
產學研工程人才實務能力發展基地計畫
FY109年度IC測試主題班招才說明

指導單位：經濟部工業局

主辦單位：工研院電光系統所

執行單位：工研院資通所S組
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• 經濟部工業局為了企業反應之學用落差現象，故提出此人才實務能力發展計畫。

• 計畫目標如下：

• 消彌學用落差現象。增加就業機會與增進實務能力。

• 以培養實際動手做，親自找解答方式進行。

• 以工研院執行技術開發經驗為基礎，讓同學實際體驗技術開發歷程。

• 以業界需求為依循，引導同學善用學習到的知識。

• 資源投入以私立科大為主，國立普大為輔。

• 促進南北平衡。

計畫緣起 產學研工程人才實務能力發展基地計畫
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• 參加同學資格如下：

• 為中華民國國民，領有國民身分證者。

• 於計畫執行期間，須具有教育部認可之大專院校學生身份。

• 就讀與計畫執行之實務主題具有關聯之相關領域科系一般學生。

• 不包涵在職生、進修學程、選讀生等等。

• 於計畫執行期間，學籍為大學生（大三）。

• 需要取得指導教授的同意方能參加本培訓計畫。

• 參加同學具備基礎能力建議：

• 程式語言

• 電子電路

• 數位邏輯電路

參加資格 產學研工程人才實務能力發展基地計畫
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• 實務專題設定為參與同學之指導教授與工研院共同討論而得。採指導教授與工研院業

師共同指導方式進行。

• 實務專題以參加同學之能力為基礎，考慮學習與實作之間的平衡而定，以提昇參加同

學之知能為目標。

• 要求同學除了善用已經習得的知能以外，更注重培養問題釐清、動手找答案的態度與

能力。

• 參與計畫的同學，執行實務專題時，所需要的材料費用，可由計畫贊助一部分。相關

採購會由工研院進行。

• 以業界角度出發，評估實務專題達成狀況、學習態度、學習表現等等。

專題設定 產學研工程人才實務能力發展基地計畫
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• 計畫需要交付的文件，分為幾個部份：

• 每月須填寫的報表，分為電子檔以及紙本。名稱為『工程人才實務能力發展歷程

紀錄』。請於每月之2 3日之前提供電子檔以及紙本。（計畫要求）

• 格式請參考P 7 ,  P 8。

• 實務專題進度週報。（指導教授與工研院控管進度用）

• 時數紀錄，以每週不超過五天，每天不超過八小時。

• 參加計畫的同學需要參加『參與計畫後發展調查表』，格式如P 9。每位同學均需

要提供相關資料供計畫追蹤用。（計畫要求）

• 成果部份：

• 成果可為論文發表、研討會發表、成果展示、競賽、比賽等等。

• 相關活動產生之展示資料。

交付產出 產學研工程人才實務能力發展基地計畫



交付產出

需每月撰寫一張提交，
需要交付紙本與電子檔

每月提供照片一張以上
期末統一交付紙本電子檔



交付產出

指導師於期
末撰寫，確
認後簽名。



交付產出
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• 依照參加計畫期間的學籍 (以3月的學籍為準 )不同，期程不同，而有不同的補助方式。

• 大學生、碩士生、博士生培訓期程一律為6個月。

• 計畫執行期間為當年度3月到8月。

• 目前計畫規劃之津貼補助如下：

實習津貼 產學研工程人才實務能力發展基地計畫

研習津貼

學士 8,000 / 月 / 人

碩士 15,000 / 月 / 人

博士 20,000 / 月 / 人

研習時數

學士 為期6個月，累計時數，最低須滿足240H

碩士 為期6個月，累計時數，最低須滿足360H

博士 為期6個月，累計時數，最低須滿足360H
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• 於計畫執行期間，會成為工研院聘僱之定期實習人員。需要遵守工研院相關規定。

享有勞保、健保。健保是否從原本投保單位。

• 對於計畫執行內容，須遵守工研院相關規定。

• 出缺勤時數，依照計畫要求以及工研院相關規定辦理。

• 交付產出闕漏或者不足，執行單位須要求於期限內補交。

問題討論 產學研工程人才實務能力發展基地計畫
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成果分享 產學研工程人才實務能力發展基地計畫

弘光大學
測試機台測試程式開發

成果發表



成果分享

業師指導 業師測試機台實務指導

業師測試程式開發實務指導 ESD測試實驗室參觀
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• 以IC測試機台的測試程式開發為實務能力發展重點，並搭配車用電子可靠度測試及

ESD測試課程讓學生瞭解更多相關領域的測試知識。主要課程規劃如下：

• IC開發流程簡介

• IC測試流程簡介

• IC測試概論

• 測試機台使用教學

• IC測試程式開發實務

• 車用電子AEC-Q100可靠性測試介紹

• ESD測試介紹

• 實驗室參觀

主題規劃 產學研工程人才實務能力發展基地計畫



廠商名稱 公司所在地 專營項目

矽格 新竹 IC 封裝及測試

九元電子 新竹 IC測試、切割服務及設備開發

矽品 台中 IC 封裝及測試

日月光 高雄 IC 封裝及測試

廠商連結



108年經濟部工業局「產學研工程人才實務能力發展基地計畫」實務能力優化單位公告區
https://www.sipo.org.tw/industry-overview/industry-news/item/1103-20181217.html

參考連結

https://www.sipo.org.tw/industry-overview/industry-news/item/1103-20181217.html

